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株式給付信託（BBT）への追加拠出の延期に関するお知らせ 

 

当社は、2023年 8月 8日付「株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ」にてお知らせしました

とおり、「株式給付信託（BBT (＝Board Benefit Trust ））」（以下、「本制度」といい、本制度に関して

みずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）

に関し、同日開催の取締役会において金銭を追加拠出することについて決議し、本信託に金銭を追加拠出

（以下、「追加信託」といいます。）することといたしましたが、この度、「追加信託の概要」について、

下記のとおり変更し、追加信託を延期することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 

 追加信託に関する手続上の問題が発生したため。 

 

２．変更の内容 

2023年 8月 8日付「株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ」にてお知らせした「追加信託

の概要」を、以下のとおり変更いたします。 

    （下線は変更部分） 

 変更前 変更後 

（１）追加信託日 2023年 8月 22日（予定） 未定 

（２）追加信託金額 1,670百万円 

（３）取得する株式の種類 当社普通株式 

（４）取得株式数の上限 553,400株 

（５）株式の取得期間 
2023年 8月 22日から 

2023年 9月 29日（予定） 
未定 

（６）株式の取得方法 取引所市場より取得 

     

３．今後の予定 

  本件は、予定していた「追加信託日」および「株式の取得期間」を変更するものであり、本制度の内容

および上記２．以外の内容については変更ございません。現時点では、変更後の詳細は未定ですが、

「追加信託日」および「株式の取得期間」が決定しましたら、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


